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FICHA TÉCNICA (TDS)

CONAP® CE-1171

Fabricante
Cytec Industries

Inc.
Categoría Acrylic (PMMA)

Carga/Filler - Estado
En Stock - Listo para

exportar

Descripción del Producto

CONAP CE-1171 es un recubrimiento conformal acrílico de un solo componente

que ha sido formulado en disolventes exentos de la Regla 66 y cumple con los

últimos requisitos de MIL-I-46058C para recubrimientos Tipo AR. CONAP CE-1171

está diseñado para aplicaciones de película delgada en componentes y circuitos

impresos. Se desarrolló específicamente por su rápido tiempo de secado y

reparabilidad y para proporcionar la máxima resistencia a la humedad y

estabilidad hidrolítica. CONAP CE-1171 mantiene una excelente flexibilidad para

prevenir fracturas de componentes frágiles durante el ciclo térmico. Las

propiedades eléctricas son excepcionales. Las películas curadas mantienen una

excelente adhesión a laminados de fenol y epoxi incluso en condiciones

ambientales adversas. Los componentes pueden ser retirados derritiendo a través

del recubrimiento con un soldador, o todo el recubrimiento puede ser retirado con

un disolvente adecuado. Se ha incorporado un colorante trazador para ayudar en

la inspección bajo luz ultravioleta. 

Especificaciones Técnicas

Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

Características Resistente a hongos 

Buenas propiedades

- 

- 

-

-

-
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Información General

Propiedad Sistema Métrico
Sistema

Imperial
Método

eléctricas 

Buena flexibilidad 

Libre de halógenos 

Resistente a la humedad 

Hidrolíticamente estable 

- 

- 

- 

- 

-

-

- 

Usos Aplicaciones de

recubrimiento 

Aplicaciones eléctricas/

electrónicas 

Película 

- 

- 

- 

-

-

- 

Certificaciones de

organismos

MIL I-46058C - - 

Formas Líquido - - 

Físico

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Gravedad específica 0.978 g/cm³ - - 

Contenido de sólidos 30 % - - 

Viscosidad 900 mPa·s 900.0 cP Brookfield 

Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a la llama Autoextinguible - - 

Punto de inflamación 18 °C 64.4 °F - 

Resistividad volumétrica 2.0E+15 ohms·cm - - 

Rigidez dieléctrica kV/mm - - 

Constante dieléctrica 2.50 to 3.00 - - 

Página 2 de 3



Eléctrico e Inflamabilidad

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Factor de disipación 0.010 - - 

Resistencia de aislamiento ohms - - 

Otros

Propiedad Sistema Métrico Sistema Imperial Método

Resistencia a hongos No nutritivo - ASTM G21 

Vida útil en estante 78 wk - - 

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

Dirección: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town,

Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contacto: Mr. Zhao Yong

Email: sales@su-jiao.com

Sitio web: www.polymersdata.com

Móvil: +86-134-2475-5533

Este documento ha sido generado automáticamente basándose en los últimos datos técnicos disponibles. Los valores

mencionados son típicos y no constituyen una garantía final. 
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